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【57】申請專利範圍
1.　一種可分區散熱的散熱裝置，用於對複數電子零件進行散熱，包含：一散熱器，其具有
複數散熱區，且各該散熱區用以對至少一該電子零件導熱；複數風扇模組，設置於該散

熱器上，且各該散熱區上至少對應設置一個該風扇模組；及一控制電路，訊號連接該些

電子零件及該些風扇模組，該控制電路偵測該些電子零件之運作狀態，對應該運作狀態

而分別控制該些散熱區中該至少一風扇模組作動。

2.　如請求項 1所述之可分區散熱的散熱裝置，其中該控制電路包含：一控制單元；及一偵
測單元，連接該控制單元，該偵測單元偵測該些電子零件之溫度與時脈中至少之一者，

根據偵測結果傳送至少一偵測訊號至該控制單元，該控制單元依據各該偵測訊號，而對

應傳送一啟動訊號至該些散熱區中該至少一風扇模組，使其作動。

3.　如請求項 2所述之可分區散熱的散熱裝置，其中該啟動訊號包含設定該風扇模組的轉動
速度、正向旋轉與逆向旋轉中至少一者。

4.　如請求項 1所述之可分區散熱的散熱裝置，其中各該風扇模組包含一框架、一風扇與一
鎖固元件，該風扇設置於該框架內，該鎖固元件將該框架定位於該散熱器上。

5.　如請求項 1所述之可分區散熱的散熱裝置，更包含一風扇組架，組接於該散熱器上，該
些風扇模組設置於該風扇組架內，各該風扇模組包含一框架與一風扇，該風扇設置於該

框架內。

6.　如請求項 1所述之可分區散熱的散熱裝置，更包含一液冷結構，包含一儲液槽、一水泵
及一傳輸管，該傳輸管分別連通該儲液槽、該水泵及該散熱器，該儲液槽儲有一水冷

液，該水泵驅動該水冷液在該傳輸管內流動，導引該水冷液進出該散熱器。

7.　一種主機板，包含：一電路板；一中央處理器，設置於該電路板上；複數電子零件，設
置於該電路板上；一散熱器，設置於該些電子零件上且不接觸該中央處理器，且該散熱

器具有複數散熱區；複數風扇模組，設置於該散熱器上，且各該散熱區上至少對應設置

一個該風扇模組；及一控制電路，訊號連接該些電子零件及該些風扇模組，該控制電路
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偵測該些電子零件之運作狀態，對應該運作狀態而分別控制該些散熱區中該至少一風扇

模組作動。

8.　如請求項 7所述之主機板，其中該控制電路包含：一控制單元；及一偵測單元，連接該
控制單元，該偵測單元偵測該些電子零件之溫度與時脈中至少之一者，根據偵測結果，

傳送至少一偵測訊號至該控制單元，該控制單元依據各該偵測訊號，而對應傳送一啟動

訊號至該些散熱區中該至少一風扇模組，使其作動。

9.　如請求項 8所述之主機板，其中該啟動訊號包含設定該風扇模組的轉動速度、正向旋轉
與逆向旋轉中至少一者。

10.   如請求項 7所述之主機板，其中各該風扇模組包含一框架、一風扇與一鎖固元件，該風
扇設置於該框架內，該鎖固元件將該框架定位於該散熱器上。

11.   如請求項 7所述之主機板，更包含一風扇組架，組接於該散熱器上，該些風扇模組設置
於該風扇組架內，各該風扇模組包含一框架與一風扇，該風扇設置於該框架內。

12.   如請求項 7所述之主機板，更包含一液冷結構，包含一儲液槽、一水泵及一傳輸管，該
傳輸管分別連通該儲液槽、該水泵及該散熱器，該儲液槽儲有一水冷液，該水泵驅動該

水冷液在該傳輸管內流動，導引該水冷液進出該散熱器。

圖式簡單說明

[圖 1A]係本發明之散熱器裝設型態一實施例之示意圖。
[圖 1B]係本發明之散熱器裝設型態一實施例之示意圖。
[圖 1C]係本發明之散熱器裝設型態一實施例之示意圖。
[圖 2A]係本發明之複數風扇模組之一實施例之結構示意圖。
[圖 2B]係本發明之複數風扇模組之一實施例之結構示意圖。
[圖 2C]係本發明之複數風扇模組之一實施例之結構示意圖。
[圖 3]係本發明之液冷結構之一實施例之結構示意圖。
[圖 4]係本發明之控制電路一實施例之架構示意圖。
[圖 5A]係本發明之散熱裝置之一實施例之使用狀態示意圖。
[圖 5B]係本發明之散熱裝置之一實施例之使用狀態示意圖。
[圖 5C]係本發明之散熱裝置之一實施例之使用狀態示意圖。
[圖 6]係本發明之主機板之一實施例之架構示意圖。
[圖 7]係本發明之主機板的散熱器裝設型態之一實施例之示意圖。
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